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Vocations

® Accueil d’entreprises technologiques innovantes en incubateur,

pépiniere et hdtel d'entreprises ;

® | ocation ds surfaces de bureaux, de laboratoires et de salle blanche ;

@® Soutien a I'innovation ;

® Lieu d’échanges et de rapprochement avec le monde de la recherche ;

® Vitrine des savoir-faire microtechniques régionaux.

Atouts pour votre activité

@ Une situation priviégiée, au cceur de la Technopole TEMIS et de
I’excellence régionale microtechnique et scientifique ;

@® Un environnement R&D stimulant propice a votre développement
avec, entre autres, l'Institut Camot FEMTO-ST et deux écoles d'ingénieurs,

ENSMM et ISIFC

® Un accompagnement pour vos activités innovantes a chague

étape de votre projet ;

® Des locaux adaptables & vos technologies (laboratoire, salle blanche...);

® Une gsstion optimisée par la Boutique de Gestion de Franche-Comté qui
réunit un vaste réseau de compétences a votre service.

Un centre de |
ressources pour [ 2
'innovation ¥
par les
microtechniques |

‘i‘ Parls

™
‘_t" Strasbourg W

Entre Lyon, Strasbourg et Genéve,
un pdle d’excellence microtechniques :

5’ de I'"Autoroute A36 (Paris-Mulhouse)
10’ de la gare TGV du Grand Besangon
(230 000 habitants)

Lyon, Strasbourg et Genéve = 2h

Paris = 2h30 (2h en 2011)

Bale-Mulhouse = 1h30
Lyon Saint-Exupery et Genéve = 2h
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Offre de services

@ Dispositif d’incubation pour vos projets soutsnus par Europs, I'Etat
ot les Collectivités ;

® Accompagnement ante et post création ;

® Tarifs de location en adéquation avac le profi et les besoins
de votre entreprise ;

® Equipements logistiques (salles ds réunions, salle de visioconférence,
acces wifi, centre de documentation...) et services administratifs
(accuell des visiteurs, permanence téléphonique...).

Caractéristiques techniques

® Ateliers : 1,5 tonne par m? de charge au sal ;

® Accés séeurisé par badge ;

® Réseau THD (Trds Haut Débit) - fibre optique ;

@ Air comprimé ;

@® Parking privé (110 places accessibles aux véhicules et aux poids lourds) ;

® Monte-charge pour installation et livraison.

Eco-batiment

® Une architecture emblématique de la vocation innovante et de haute
technologie de la Technopole TEMIS ;

@ Des équipements favorisant I'optimisation énergétique du batiment
avec notamment
- sa climatisation naturelle et sa ventilation par le biais d'un puits canadien.
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Surface globale
3200 m?2 d'immobilier locatif en R+2

Surfaces divisibles
- Enincubateur : 9 bureaux de 15 m2
- En pépiniére : 12 unités de 34 4 130 m?
- En hotel d’entreprises : 19 unités de 44 4 217 m?
- 5 ateliers de 150 a 220 m?

Equipements

m - Une centrale technologique

MIMENTO intégrée au réseau
national « RTB» des grandes

centrales de recherche en micro et nanotechnologies.
- Une salle blanche de 400 m?, comprenant une
ligne de fabrication QUARTZTECH (micro
composants), unique en France.
- Un ensemble de technologies et services de 1800 m?2:

+ Un centre de spectrométrie ;

+ Un centre de microscopie ;

+ Un atelier pilote (usinage et microfabrication) ;

* Un pdle AIP-PRIMECA (Atelier Inter-établissement
de Productique et Pble de Ressources Informatiques
pour la MECAnique - prototypage rapide).

TEMIS

B ES A NGO M
TECHNOPOLE MICROTECHNIQULE & SCIENTIFIQUE

www.temis.org

Technopole TEMIS
TEMIS Innovation-Maison des microtechniques
18, Rue Alain Savary - 25000 Besangon
Tél. 1 +33 (0)3 81 5046 95 - Fax: +33 (0)3 81532175
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